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证券代码：688608                证券简称：恒玄科技 

 

恒玄科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                      编号：2026-9-8 

投资者关系 

活动类别 

□特定对象调研     □分析师会议 

□媒体采访         ■业绩说明会 

□新闻发布会       □路演活动 

□现场参观         □其他（____） 

参与单位名称

及人员姓名 
科创板 2026 年半年度芯片设计行业集体业绩说明会 

时  间 2026 年 9 月 8 日 

地  点 公司办公室 

上市公司接待 

人员姓名 

总经理：赵国光 

财务总监、董秘：李广平 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

Q&A  

1、消费电子需求偏弱，下半年订单恢复节奏如何？ 

尊敬的投资者，您好！今年消费电子市场整体景气度下降，需求疲

软。公司下游市场集中度和份额比较高，芯片销售和下游消费电子终端

销售情况高度正相关，因此下半年主要还是要看行业景气度的变化。感

谢您的关注。 

2、AI 眼镜芯片业务，今年客户导入及量产进度怎样？ 

尊敬的投资者，您好！公司 BES2800 系列芯片上半年成功导入雷鸟、

Rokid 等智能眼镜领域重点新客户。公司新一代旗舰智能可穿戴芯片

BES6100 已顺利流片，下半年将进入测试及客户送样阶段，预计 2027 年

进入量产阶段。感谢您的关注。 

3、今年上游代工厂、封测、材料普遍上调价格，公司的产品价格调

整情况是怎么样的？在应对供应链成本压力方面公司是怎么做的？ 

尊敬的投资者，您好！存储涨价是全行业现象，由于 AI 算力需求挤

占代工与存储产能，造成供需结构性错配，存储和代工价格上涨，造成
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整体成本的上涨，公司会根据上游成本的变动适时调整芯片价格。公司

持续关注降本增效，和上下游供应链伙伴共同应对挑战。感谢您的关注。 

4、可穿戴及智能硬件市场未来的成长趋势怎么样？有哪些新的增长

机会？ 

尊敬的投资者，您好！AI 技术的发展催生了端侧硬件市场的广阔机

遇，可穿戴和智能硬件都在往更大算力的趋势上发展。公司长期深耕无

线通信、智能音视频、低功耗 SoC 三大核心技术领域，未来将聚焦新一

代智能音频、智能可穿戴及创新个人 AI 硬件赛道，以自研高性能芯片技

术为核心根基，致力成为全球极具创新竞争力的行业领跑者。感谢您的

关注。 

5、请问 BES6100 芯片目前送样推进到什么阶段？已接触的客户类

型与反馈如何？从送样到定点再到量产，公司预期的时间节奏是怎样？

如何看待 2026‑2027 全球 AI 眼镜出货的现实情况，以及公司产品的竞争

优劣势？ 

尊敬的投资者，您好！公司新一代旗舰智能可穿戴芯片 BES6100 已

顺利流片，下半年将进入测试及客户送样阶段，预计 2027 年进入量产阶

段。BES6100 芯片为混合异构系统的智能眼镜单芯片方案，兼顾高性能

计算与超低功耗需求，实现多模态、多感官与全天候续航一体化，有效

解决了传统智能眼镜双芯片方案中存在的芯片间通信复杂、系统设计难

度大、PCB 面积大、成本高等问题。公司看好智能眼镜未来的成长，将

持续投入并推出更多新产品。感谢您的关注。 

附件清单 无 

日  期 2026 年 9 月 8 日 


